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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Laserowe technologie przemystowe Il

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Industrial laser processing Il

Obowigzuje od roku akademickiego

2013/2014

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Mechanika i Budowa Maszyn

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia stacjonarne

Specjalnos¢
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Jednostka prowadzgca modut

Katedra Przemystowych Systemoéw Laserowych

Koordynator modutu

dr hab. inz. Wlodzimierz Zowczak, prof. PSk

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

przedmiot kierunkowy

Status modutu

przedmiot obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

szosty

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni

Wymagania wstepne

Fizyka, Laserowe Technologie Przemystowe |

Egzamin

tak

Liczba punktéw ECTS

3

Forma

prowadzenia zajeé wyktad

¢éwiczenia laboratorium projekt Inne

15

w semestrze

15




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Przedmiot stanowi kontynuacje przedmiotu LPT |. Tematyka modutu obejmuje

Cel specjalizowang wiedze na temat przemystowych zastosowan laserowej obrébki materiatow.
modutu | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z mozliwosciami i ograniczeniami
podstawowych technologii obrébki laserowej
Symb Forma odniesienie | odniesienie
prowadze R R
ol . . . . | do efektéw | do efektow
Efekty ksztalcenia nia zaje¢ |, .
efekt e kierunkowy | obszarowyc
(w/¢/l/p/inn
u ch h
e)
Posiada specjalizowang wiedze na temat T1A W04
ograniczen podstawowg wiedze o funkcjach i WL KS_WOL_KW | 1'A"\wo7
mozliwosciach laseréw i laserowych systemow do ' TLiP InzA W02
W_01 | obrébki materiatow -
. - . . T1A_WO04
Posiada specjalizowang wiedze na temat laserowe;j KS_W02_KwW -
. ) W, L - T1A_WO07
W 02 | obrobki ubytkowe; TLIP InzA W02
- . . T1A_WO04
Ma specjalizowang wiedze na temat laserowego WL KS_W03_KW | 1] A W07
W 03 | SPawania i modyfikacji powierzchni ' TLiP InzA W02
Dysponuje podstawowg wiedzg na temat KS W03 Kw | TIA_W04
specjalnych obrébek laserowych — bezposredniego W, L ~Top T1A W07
W_04 | wytwarzania, ksztattowania InzZA_W02
Umie dobrac¢ system laserowy do planowanego WL KS_U01_KW | T1A_U03
U_01 |zakresu obrobki ' TLIiP InzA_U05
Potrafi dobraé parametry technologiczne operac;ji WL KS_U02_KW | T1A_U16
U_02 | ciecia laserowego ' TLIiP InzA_U08
Potrafi dobraé parametry technologiczne operac;ji WL KS_U03_KW | T1A_U16
U_03 | spawania laserowego ' TLIiP InzA_U08
Potrafi zrealizowaé operacje znakowania i WL KS_U03_KW | T1A_U16
U_04 |hartowania laserowego ' TLIP | InzA_U08
Potrafi pracowaé w zespole L K_K04 T1A_KO3
K_01 P P — T1A K04
Tresci ksztatcenia:
1. Tredci ksztatlcenia w zakresie wyktadu
Nr Tresci ksztatcenia Odniesie
wykta nie do
du efektow
ksztatceni
adla
modutu
1 Mozliwosci i ograniczenia laserowej obrobki ubytkowej W _02
2 Mozliwosci i ograniczenia technologii fgczenia laserowego W_03,
U 03
3 Mozliwosci i ograniczenie laserowej obrobki powierzchniowe;. W_04,
U 04
4 Wybrane elementy systemow do obrébki laserowej. W 01
5 Dystorsje przy obrébce termicznej. Podstawy ksztattowania laserowego W _01
6 Bezposrednie wytwarzanie laserowe, metody, zakres zastosowan. W _01
7 Perspektywy rozwoju technologii laserowych w_01

2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen —




3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr Odniesienie
. . . . do efektow
zajec Tresci ksztalcenia ksztatcenia
lab. dla modutu
1 Ciecie laserowe réznych materiatow W_02
U 02
2 Mozliwosci i ograniczenia ciecia i drgzenia laserowego W_03,
U 04
3 Czyszczenie laserowe W 03
4 Dystorsje przy cieciu laserowym W_02
5 Dystorsje przy spawaniu laserowym W_03
6 Wptyw parametréw obrobki na przebieg i wyniki procesu zaginania W_04
laserowego
7 Bezposrednie ksztattowanie laserowe W_04
8 Zaliczenie sprawozdan, kolokwiumm
4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych
Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Syorrb Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efekt (sposob sprawdzenia, w tym dla umigjetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan
u projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W 01 | Sprawozdania z éwiczen 2 i 3, egzamin

W_02 |Sprawozdania z ¢wiczen 4, 5 6, egzamin

W 03 | Sprawozdania z ¢wiczen 7-13, egzamin

W 04 | Sprawozdanie z ¢wiczenia 14, egzamin

U 01 |Sprawozdania z ¢wiczen 2 i 3, egzamin

U 02 |Sprawozdania z cwiczen 4, 516, egzamin

U 03 |Sprawozdania z ¢wiczen 7 i 8, egzamin

U 04 |Sprawozdania z éwiczen 9, 10, 11112, egzamin

K 01 |Obserwacja postawy studenta podczas ¢wiczen laboratoryjnych




D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie

Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 30 godzin
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30 godzin
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godziny
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie 1 godzina
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 63 godziny

akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach

wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1 ECTS

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15 godzin
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 15 godzin
15 | Wykonanie sprawozdan 15 godzin
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu 3 godziny
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta éUSmg)Odzm
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej

pracy 1 ECTS

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 101 godzin
23 Punkty ECTS za modut

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta 4 ECTS
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 53 godzin
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi g

25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zaje¢ o

charakterze praktycznym 2ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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